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註1：學程選修至少９學分。
註2：「SOC專題一」與「IC設計實驗」必須同時修習。
註3：「數位系統設計」與「FPGA實驗」必須同時選修。
註4：「硬體描述語言程式設計與模擬」與「計算機結構」僅採計一門為學程選修。
註5：晶片系統組教師所開設之課程皆可列入學程選修（含未列入課程地圖之課程）


